ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«Новейшие технологии, оборудование и материалы для ПАЙКИ. Современное состояние и перспективы. Возможности импортозамещения» 
(27 преля 2023 г., г. Москва, ул. Оршанская, д 3., МАИ)
1. Обзорный доклад «Состояние пайки в России и ее место в мировом разделении труда» (Представитель МАИ, г. Москва).

2. Союз профессиональных паяльщиков (СПП) – развитие отечественных технологий и материалов (Представитель СПП, г. Москва).
3. Достижения в производстве материалов для высокотемпературной пайки (АО «Аларм», Москва)

4. Аморфные припои – перспективы производства и применения. (Компания МИФИ-АМЕТО, г. Москва)

5. Пайка высокопрочных алюминиевых сплавов (МАИ, Техномаш).

6. Новые материалы для пайки инструмента дорожного и горного оборудования.

7. Новые источники индукционного нагрева для пайки термообработки (ООО «Интерсэлт», С-Петербург).

8. Установки ТВЧ для индукционной пайки, сварки и термообработки - мобильные, универсальные и специализированные (ООО «Амбит», г. Томск).

9. Современные требования по охране труда, индивидуальные и коллективные средства охраны труда и техники безопасности на участках пайки, аксессуары применительно к производству и сборке паяных соединений. 

10. Прогрессивные виды автоматического оборудования для производства качественных паяных соединений
11. Новые методы в подготовке кадров, аттестации и сертификации специалистов-паяльщиков, оборудования, материалов и технологий пайки.

12. Презентации издательств, журналов, новых изданий технической литературы по тематике сварки, пайки и резки.
Проезд: До метро «Молодежная», первый вагон от центра. При выходе из метро повернуть направо, идти в сторону «Кунцево-Плаза». На светофоре повернуть направо к проходной МАИ. 

Сбор участников у проходная МАИ 
